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1. 实验介绍 

本规范定义了用于确定显示器弯曲强度的测试程序。由此产生的性能在很大程度上是对玻璃边缘质量

的衡量，这与分割和处理过程有关。该性能由 B10 应变值（失效应变数据的 2 参数 Weibull 拟合的 10% 

失效概率）量化，该值必须满足管理文件为特定显示部件号指定的规定失效标准，详细参考 MOTOROLA

《12M09195A44》标准规定。 

 

2. 实验设备及耗材 

NO. 名称 项目 标准 图片 备注 

1 万能材料试验 

规格参数 

1. 传感器：≥2.5KN  

2. 设定速度 1mm/min： 

速度准确度在设定速度的±1.0%范围内 

 

压头： 

直径 10mm

不锈钢 

 

平 台 ：

250mm*25

0mm 不锈

钢 

型号/材质 不限 

数量 1 台 

2 主机 

规格参数 

8 个软件可选的输入通道 

采样率为 1000、500、200、100和 10次

采样/秒 

支持 120Ω、350Ω、1000Ω四分之一桥，

半桥和全桥 

应变信号分辨率：0.5με 

应变片激励电压：软件控制 0 至 10 VD 

 

 

 \ 

型号/材质 8000-8-SM 

数量  1台 

3 软件 

规格参数 

软件操作简单，可试验设置、 数据采集、

数据处理、数据显示及数据存储； 

按一键自动进行零点平衡 

具有应变测量校准功能 

 

 

 \ 

型号/材质 StrainSmart Software 

数量 1 套 

4 应变片 

规格参数 
电阻值 120 ± 0.3% 

基底尺寸 6.9x4.8mm 

  

 \ 

型号/材质 CEA-06-032UWA-120 

数量 100 片 

5 漆包线 

规格参数 
每卷 150m 

导体直径 0.16mm 

  

 \ 
型号/材质 134-AWP 

数量 1 卷 

6 胶水 规格参数 一瓶 28克 
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型号/材质 M-Bond 200 

  

 \ 

数量 1 瓶 

7 胶带 

规格参数 一卷宽 19 mm x 长 65 m 

  

 \ 型号/材质 PCT-3MD 

数量 1 卷 

8 4PB治具 

规格参数 
W220*L199.8*H24.1（mm） 

 

 

  
型号/材质 PB-250 

数量 1 套 

 

3. 实验样品准备 

3.1贴附应变片样品 10pcs：A面 2pcs、C面 4片、D面 4片（有效数据） 

3.2无需贴附应变片样品 84pcs：A面 21pcs、B面 21pcs 、C面 21片、D面 21片（有效数据） 
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4. 实验测试 

4.1实验前准备 

4.1.1应变片贴附处理 

4.1.1.1测试样品标注：根据所需要测试的内容，将待测产品逐一编号，长边面标注 A1, A2……；短边 

面（TFT面朝上）标注 C1,C2……；D面（CF面朝上台阶处）标注 D1,D2……； 

4.1.1.2产品厚度量测：测试如图 3所示固定位置任选其一，并用数显卡尺测量，读出小 数点后三位数 

字，并将结果输入《Strain load》； 

图 3量测位置示意图 

4.1.1.3样品贴附位置固定：按照产品的尺寸，用 A4纸按 1:1的比例打印中心十字对位线, 并将样品 

准在 A4纸上的十字线用胶带黏贴固定好（图 4）； 

Acceptable 
areas where 
to measure 
thickness 

图 4 样品定位示意图 

图 5 涂抹催化剂示意图 

4.1.1.4用酒精将样品要贴附位置擦拭干净，用棉签沾催化剂（M-Bond 200蓝瓶）涂在贴附 位置 

（图 5）,静置 2min； 
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4.1.1.5使用缀子夹取应变片，贴在 PDT-1纸胶带上（图 6）； 

4.1.1.6用棉签将 M-Bond 200 胶水均匀涂附在 4.1.3.2 步骤时所涂的催化剂位置上（图 7）； 

 

 

图 7涂抹小意图 

4.1.1.7根据应变片的三角形对位点在样品（被测物体上）的边缘按 A4纸准备的中心线和 如图 8示位 

置进行对位，并将应变片朝一个方向慢慢挤压贴在样品上，然后用拇指压合＞lmin。 

 

图 8应变片三角对位示意图 

 

 

4.1.1.8测试贴附位置及测试数量 

4.1.1.8.1 A和 B面（长边，图 9）:至少贴附 4片样品，以保证可获得 2 组有效数据;

图 9 A&B面贴附示意图 
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图 10 C面贴附示意图 

4.1.1.9 贴附完成后使用衬垫压住，放入+60°C高温烤箱中固化，存放 20分钟 

4.1.1.10烘烤完成后，将样品取岀放置冷却至室温，小心将应变片上的胶带撕除，胶带撕 起时上拉 

角度小于 45。（图 12）,以免将应变片折损，影响后续测试数据； 

 

 

图 12胶带撕除图 

4.1.1.8.2 C面（TFT面朝上，图 10）:至少贴附 8片样品，以保证可获得 4组有效数据; 

4.1.1.8.3 D面（CF面朝上台阶处，图 11）:注意应变片要贴附在台阶处，至少贴附 8 片玻璃，以 

保证可获得 4组有效数据 
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4.1.1.11在贴有应变片的反面处贴上 PDT-1 纸胶带（图 13） 

图 13 胶带黏贴示意图 

 

4.1.1.12应变片焊接 

4.1.1.12.1使用黄色耐高温胶带将应变片的三丝处遮盖，避免焊锡溅在上面，损坏 

应变片（图 14） 

图 14防锡溅示意图 

 

4.1.1.12.2使用实心铜线进行焊接，焊接时注意焊点之间不要短路；两根导线之间 

是否绝缘，以免造成短路 

 

4.2设备操作步骤 

4.2.1治具摆放及样品摆放 

4.2.1.1根据样品测试面大小尺寸，调节 4PB治具，将 4PB治具摆放在测试机台中间 

位置  

图 16 治具摆放示意图 
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4.2.1.2将测试样品摆放在 4PB治具上，贴有胶带面朝上，贴有应变片面朝下，使用

（plOmm 平面压头测试压头调至 4PB压杆中心位置如图 17,样品根据测试面摆放如图 18 

 

 

图 18 测试面示意图 

 

4.3 软件设定 

 4.3.1 设备 IP设置 

4.3.1.1使用交叉电缆或路由器将您的 PC 连接到 System 8000 以太网连接器。 

打开扫描仪、路由器和 PC 的电源，然后等待系统上的“READY”指示灯亮起 8000 呈绿色亮

起。然后您就可以继续进行设置和操作。 

 

 

测试样品放置示意图 
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 4.3.1.2与仪器正确通信，需要将 TCP/IP 设置配置为与其连接的网络兼容。默认 

情况下，8000 型配置有以下设置 

 

4.3.1.3 IP 设置实用程序作为 Model 8000 维护实用程序软件的一部分提供。该软件的

安装程序包含在仪器随附的“Model 8000 CD”中。必须使用 IP 设置实用程序来确认您的 PC 

正在与 Model 8000 通信。该实用程序包含完整的在线帮助。 

 

4.3.1.4 启动维护实用程序并单击 IP 设置 厦
门
深
探
科
技
有
限
公
司



厦门深探科技有限公司   文件编号:XMST-SOP-001   版号：1.0 第10页共 21 页 
 

4.3.1.5单击添加按钮以找到您的扫描仪。 

 

4.3.1.6在发现模式中通过 IP 设置找到您的设备，然后 选择要搜索的 IP 地址或 

地址范围 

 

4.3.1.7 IP 地址搜索完成后，选择完成。 
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4.3.1.8 等待绿色的“在线”指示器，然后单击关闭以完成 8000扫描仪的设置。 

单击是以存储设置，启动 8000 的 StrainSmart 软件 

 

4.3.2 测试软件界面设置 

4.3.2.1单击配置选项卡和控制器以连接到一个或更多扫描仪。 

    

4.3.2.2单击底部的连接按钮以联机。颜色连接后会从红色变为绿色 
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4.3.2.3单击“配置”选项卡上的“新建”以创建新项目；如果出现提示，请单击  

Yes 以保存上一个项目 

 

4.3.2.4单击“从主数据库添加”以选择传感器 

 

4.3.2.5输入量规系数、激励和电阻，然后单击保存 
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4.3.2.6单击配置选项卡底部的材料，然后选择“从主数据库添加”并选择材料 

 

4.3.2.7单击配置选项卡底部的分配，右键单击频道。选择“添加单轴应变计分配” 

 

4.3.2.8 从打开的会话选项卡创建一个新的扫描会话，选择所有所需的分配，然后单击 

下一步 
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4.3.2.9 选择采样率、过滤器和记录模式 

 

4.3.2.10  点击底部的“连接”。在线时颜色变为绿色 

 

4.3.2.11 在打开的会话选项卡上，单击归零 ；然后点击底部的“设置归零”按 

钮全部归零 
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4.3.2.12 接下来单击顶部的分流校准； 然后“执行分流校准” 

4.3.2.13 按下 Arm and Scan 按钮以准备数据收集 • Next Validate Project,  

Arm, 然后 Scan 开始获取数据 

 

4.3.2.14 单击在线查看器开始实时数据查看；选择减少方法和分配，然后单击应 

用 
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4.3.2.15选择实时数据的视图类型 

 

4.3.2.16按手动录制开始按钮录制；按停止按钮完成扫描或录制 
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4.3.2.17 在已完成扫描选项卡上，单击查看数据按钮；选择要查看的作业 

 

4.3.2.18在已完成扫描选项卡上，单击导出数据按钮；选择分配、单位和导出格 

式 
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4.3.2.19复制现有扫描会话或单击新建扫描会话；如果完成，单击右上角的“X”关闭  

StrainSmart 
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4.4 数据处理 

4.4.1 应变系数（Strain） 

4.4.1.1打开一个样品的 A&B面应变系数测试数据，选择[[l]strain] & [[2]strain]从 

开始不出现重复的数据下拉到最高断裂点的数据，除以 10六次方后，复制到《strain load》【a 

stain load] sheet [Samplel]的栏目【EDGE1】& [EDGE2]中，在对应的【THICKNESS】 处填写测

试样品厚度（要精确到小数点三位数）（图 44）。 

 

图 44应变系数数据输入 

4.4.1.2打开该样品的万能材料机载荷数据，根据 4.3.5.1选择的数据选择相对应行数的 

载荷数据复制到记录表单《strain load》[a stain load] sheet [Sample 1 ]的栏目[load]

中。 以载荷力为 X轴，应变系数为 Y轴构建出线性回归拟合方程的斜率 f即是该应变片所测的

应 变系数。（图 45） 

 

图 45载荷数据输入 

4.4.1.3 A&B面需测两个样品，C面和 D面需测 4个样品，A&B面数据导入《strain load》 

[a stain load] sheet, C 面数据导入《strain load》【c stain load】 sheet, D 面数据导入

《strain loadHd stain load] sheet,每个边数据导入完成后应先查看《strain loadHsummary 

strain load (1 ledge)] sheet中[is deviation<7%】项是否显示“OK”，如显示为“NG”则该

边重新进行应变 片贴合并测试到“OK”，即是一个面的所有应变修正系数的绝对偏差应不大于

7%。(图 46) 注：建议每边至少先贴合样品数为需求数的 2 倍，输入数据时可以组内自由组合直

至样品通 过测试。 

厦
门
深
探
科
技
有
限
公
司



厦门深探科技有限公司   文件编号:XMST-SOP-001   版号：1.0 第20页共 21 页 
 

 

4.4.2 威布尔分布(Weibull distribution ) 

4.4.2.1若委托方需要获得威布尔分布图，则完成《strain load》后打开表格《failure》

［X failure & analysis］ sheet (X=a、b、c、d)中输入样品厚度(Thickness)、对应的断裂点

载荷 值(Failure load)以及断裂点位置(Failure Mode)然后点击［Run Analysis］按钮启动宏计

算 得出相应的威布尔分布图(图 46)。 

 
 

图 46 威布尔分布 (Weibull distribution ) 

5. 异常处理 

在实验室确认造成试验样品损坏是非试验因素(如人为操作失误等)后需将情况迅速反 馈委

托方，由委托方评估，决定试验是否继续进行 

6. 注意事项 

6.1拿取 cell时轻拿轻放。并在 tray的相应位置放好。 

6.2用无尘布擦拭 cell表面时，顺沿一个方向擦，严禁来回擦拭。 

6.3夹取应变片时，用镣子小心夹起，注意不要用手和饑子直接碰触铜片区域，以免油脂/污 物

图 46 应变系数计算(strain) 
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黏贴到应 

变片表面，影响黏贴效果。 

6.4催化剂不能涂的太多，涂上之后要求自然晾干 2分钟以上，之间不能移动或是强行吹干, 以

免有异物 

或是水蒸气残留在应变片上。 

6.5 应变片要求与玻璃表面完全贴合，必须避免贴合不完全、气泡、错位以及二次贴合等贴 合

不良现象。 

6.6不能放入带有湿度的高温高湿箱，以免湿气进入应变片造成帖附不牢，引起数据异常。 

6.7胶带撕离时，注意应变片是否贴合好，小心撕下胶带，不能因用力过大，而将应变片一 起撕

卜。 

6.8焊接时注意焊点之间不要短路；两根导线之间是否绝缘，以免造成短路。 

6.9变压器接线时注意红色电线对应红色旋钮，变压器正常工作选择 230Vo 

6.10安装结束后打开电脑软件确认设备巳正确连接。 

6.11测试完一组数据后即点击完成按钮数据保存，以防电脑死机造成无法复原数据。 
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